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Bild 1: Schaltbild der Displayplatine (Display-PCB)
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Bild 2: Schaltbild der Haupt-/Verbindungsplatine (Main-PCB)
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Bild 3: Schaltbild der Netzteilplatine (Middle-PCB)
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Bild 4: Schaltbild der Relaisplatine (Bottom-PCB)



